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Abstract (en)
The connection contact (10) has an insertion portion (22) with three spring limbs (26,28) whose spring action follows a star-shaped pattern. The
insertion portion is inserted into opening of the multilayer circuit board by spring action.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft einen Anschlusskontakt zur elektrischen Kontaktierung einer Leiterplatte oder einest Stanzgitters. Die Erfindung schlägt vor,
den Anschlusskontakt mit einer mindestens zweilagigen Einpresszone 22 mit mindestens drei (beispielsweise sechs) Federschenkeln (26, 28)
durch einen Stanz- und Prägevorgang auszubilden, die sternförmig zusammen und auseinander federn. Die erfindungsgemäße Einpresszone
(22) verbessert die mechanische und elektrische Verbindung mit einer nicht dargestellten Leiterplatte (Multilayer) oder einem Stanzgitter. Der
Anschlusskontakt (10) wird lötfrei gesteckt. <IMAGE>
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